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摘要(译)

一种用于封装有机发光显示装置的金属板，所述金属板包括主体，分别
形成在所述主体的两个表面上的第一和第二粘合层，以及分别保护所述
第一和第二粘合剂的第一和第二释放膜通过覆盖它们的层。第一粘合剂
层的外线的一部分通过第二粘合剂层的内部区域。
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